


































































































专利名称(译) 声匹配材料供给装置、超声波探头单元及超声波测量装置

公开(公告)号 CN107233658A 公开(公告)日 2017-10-10

申请号 CN201710195348.4 申请日 2017-03-28

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

当前申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

[标]发明人 中泽勇祐

发明人 中泽勇祐

IPC分类号 A61M35/00 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/4494 A61B8/461 A61M35/00 A61B8/00 A61B8/4281 A61B8/4411 G10K11/02 
G01S7/52053 G01S15/8925 G10K11/04 G10K11/165

代理人(译) 张永明

优先权 2016065203 2016-03-29 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了能将足够的声匹配材料供给至与对象物之间的声匹配材料
供给装置、超声波探头单元以及超声波测量装置。该声匹配材料供给装
置具备安装在超声波探头并喷出声匹配材料的框部，该超声波探头包括
进行超声波的发送及接收中的至少一个的超声波传感器面，框部具备：
包括在与超声波传感器面交叉的面中的内周面、设于内周面或包括内周
面的区域并喷出声匹配材料的多个喷出口、从外部导入所述声匹配材料
的导入口、以及连通喷出口与导入口的流路。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/46331cc0-d90c-4f33-99a4-afdea317d9b3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058448390/publication/CN107233658A?q=CN107233658A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN107233658A

